EASER SYSTEMS
INTEGRATORS
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Lasery
do czyszczenia
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Jestesmy Polskg firma powstatg w 2014 roku skupiajgcg swojg aktywnosc na dostarczaniu
technologii laserowych do przemystu oraz jednostek badawczych na terenie Polski.

Oferujemy Panistwu systemy laserowe zaprojektowane do maksymalizowania wydajnosci
w takich segmentach rynku jak: obrobka tworzyw sztucznych, ciecie 1 znakowanie metaly,
produkcja oswietlenia, czyszczenie laserowe, obrobka papieru, drewna,

skory czy tkanin technicznych.

W LSI stawiamy na diugoletnig wspotprace, dlatego w oferowanych przez nas

urzgdzeniach znajda Panstwo komponenty wiodgcych swiatowych
producentow zapewniajgce dtugoletnig niezawodng prace.

Zapraszamy do wspotpracy.

|

Laser Systems Integrators
Siedziba Gtéwna

ul. Radziejowicka 151A
05-825 Kateczyn

Laser System Integrators
Oddziat Slask

f LASER SYSTEMS ul. Stalowa 17, budynek 65
41-500 Ch >
Afﬁ INTEGRATORS orzow

e-mail: biuro@integrators.pl
www.intergrators.pl

Dziat handlowy

Pawet Kulawiak - tel. +48 535 688 622 - e-mail: pawel@integrators.pl
Dariusz Demarczyk - tel. +48 509 724 807 - e-mail: darek@integrators.pl
Damian Kaczmarek - tel. 448 537 594 284 - e-mail: damian@integrators.pl



SYSTEM LASEROWY ROD

System laserowy ROD to nowoczesne 1 kompaktowe urzadzenie, gotowe
do natychmiastowgo uzycia w Twojej firmie lub na linit produkcyjne;j.

System ROD jest przeznaczony do przemystowego czyszczenia materiatow.
Laser jest w stanie czyscic tlenki, rdze, fabry, lakiery, ttuszcze,
brud 1 inne zanieczyszczenia.

Zrodio $wiattowodowe zapewnia niskg wage urzadzenia,
dtugg zywotnosc lasera oraz jest zasilanie przez 230V.

PRZESTRZEN DO PRZECHOWYWANIA

GLOWICY
WYZWALANIE LASERA

PANEL DOTYKOWY

= STEROWANIE
e
- | TABLICA ROZDZIELCZA
KONTROLA
- LASERA
REZONATOR

T WYCIAG DYMU

CHLODZIARKA

UCHO HOLOWNICZE DO WYCIAGARKI

PRZYKLADY CZYSZCZENIA LASEROWEGO ZASTOSOWANIE

czyszczenie form
usuwanie rdzy

usuwanie oleju
odttuszczanie
przygotowanie powierzchni
usuwanie farby

korekty spawow

renowacja zabytkow




ZALETY SYSTEMU ROD

wysoka wydajnosé - 35-55%

mobilna konstrukcja

ekologiczna operacja: brak srodkow chemicznych

brak konserwacji - minimalna ilosc¢ czesci ruchomych

dtuga zywotnos¢ diod laserowych - do 200,000 godzin pracy

delikatny dla obrabianej powierzchni

diagnostyka wewnetrzna - automatyczne wytgczenie systemu w celu ochrony
tatwy w uzyciu

tatwa integracja w linii produkcyjnej

mozliwosc integracji z robotem

zintegrowane chtodzenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMOW ROD

ROD 50W ROD 100W ROD 200W  ROD 300W  ROD 500W  ROD 1000W

MQOC s$rednia 50 W 100 W 200 W 300 W 500 W 1000 W
Dtugosc fali 1064-1070 nm 1064-1070 nm 1064-1070 nm 1064-1070 nm 1064-1070 nm 1064-1070 nm
Czestotliwosc 2-50 kHz 2-50 kHz 20-50 kHz 20-50 kHz 2-50 kHz 20-50 kHz
Dtugosc swiattowodu 5m 5m 10m 10m 15 m (up to 100 m) 15 m (up to 100 m)
Waga gtowicy 235 kg 235kg 19 kg 19kg 25kg 25kg
Temperatura pracy 5-45°C 5-45°C 5-45°C 5-45°C 5-45°C 5-45°C
Wymiary 06x05x05m 06x05x05m 101x112x06m 101x112x06m 11x126x06m 11x126x06m
Waga 50 kg 50 kg 115 kg 115 kg 195 kg 245 kg
Pobodr energii 0.8 kW (1 PE) 1.2 kW (1 PE) 2,5 kW (1 PE) 3 kW (1 PE) 3,5 kW (1 PE) 5 kW (3+PE+N)

Zasilanie 110/230V (16A) 110/230V (16A) 110/230V (16A) 110/230V (16A) 110/230V (16A) 400 V (16A)




JAK DZIALA CZYSZCZENIE LASEROWE ?

Czyszczenie laserowe wykorzystuje skupione promieniowanie laserowe do odparowania
zanieczyszczen z powierzchni. Zanieczyszczenia sg usuwane za pomocg ultrakrotkich impulsow
laserowych (us-ms), ktore generujg ciepto i cisnienie wywotane cieptem - wysoka temperatura
wewngtrz materiatu wytwarza wysokie cisnienie, ktore powoduje jego odparowanie.

Dzieki temu czyszczenie laserowe jest bardzo delikatne dla podtoza. Nie wytwarza prawie zadnych
odpadow, gdyz wiekszosC zanieczyszczen odparowuje. Dzieki zastosowaniu rezonatorow
laserowych wysokiej mocy proces czyszczenia charakteryzuje sie bardzo niskimi

kosztami eksploatacji.

Czyszczenie laserowe jest metodg bezkontaktowa, niescierng, bardzo delikatng

dla powierzchni materiatu. Poniewaz przebieg oddziatywania promieniowania laserowego
z materiatem zalezy od materiatu, mozliwe jest takie ustawienie parametrow czyszczenia,
aby podtoze po czyszczeniu pozostato nienaruszone.

PRZEWAGA CZYSZCZENIA LASEREM NAD INNYMI METODAMI

CZYSZCZENIE PIASKOWANIE CZYSZCZENIE CZYSZCZENIE CZYSZCZENIE CZYSZCZENIE
LASEROWE CHEMICZNE CISNIENIOWE PAROWE RECZNE

OSZCZEDNOSC CZASU

Mozliwosc pracy w warunkach produkcyjnych
Szybka metoda czyszczenia

Krotkie zatrzymanie lub brak zatrzymania produkciji

PRZYJAZNE DLA SRODOWISKA

Nie wytwarza dodatkowych odpadow
Brak hatasu
Nie ma potrzeby dekontaminacii srodka czyszczacego

Przyjazne srodowisku

INNE KORZYSCI

Ekonomiczna

00 0000 0006
00 0000 0600
00 OO0 000
00 O000 000
00 0000 000

Brak uszkodzer materiatu podstawowego
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LEGENDA o Zaleta tej metody e Moze byc¢ zaletg tej metody To nie jest zaleta tej metody




NOWA GENERACJA GLOWIC PROCESOWYCH

Nasza juz trzecia generacja gtowic procesowych jest wynikiem siedmioletnich
prac badawczo rozwojowych pod okiem inzynierow z zakresu optyki i mecha-
niki. Prace powyzsze zaowocowaty unikalnymi wtasciwosciami:

Opracowany przez naszych inzynierow system skanowania zapewnia gtadkie
Lrowne czyszczenie materiatow roznymi ksztattami wigzki laserowej. Dzieki
regulowanym ksztattom wigzki nasze lasery zapewniajg zwickszong wydajnosc,
doktadnosc 1 jednorodnosc czyszczenia oraz docierajg do teksturowanych i
rowkowanych powierzchni.

Odlegtosc robocza ustawiana z doktadnoscig do milimetrow bez koniecznosci
zmiany soczewki. Mozliwosc¢ zmiany takich parametrow jak odlegtosc robocza,
predkosc¢ skanowania czy szerokosc¢ skanowania dostepna jest bezposrednio z
gtowicy. Aktywne chtodzenie wodne zapewnia pewnosc¢ dziatania nawet w
najtrudniejszych warunkach

Gtowica moze byc¢ zamontowana do manipulatora na ramieniu robota réwniez
w dalszej perspektywie po zakupie urzadzenia

Przemystowy sterownik PLC jest przygotowany do komunikacji z systemami
wyzszego poziomu lub zewnetrznym wyzwalaniem wigzki laserowej

automatyczna zamiana najlzszejsza

odglegtosci roboczej gtowica w swojej kategorii

ROD 50, 100

W ROD 200, 300

ROD 500, 1000, 2000




KORZYSTANIE Z LASERA DO CZYSZCZENIA

O BEZ USZKODZENIA E"‘ NISKIE KOSZTY OPERACYJINE
V MATERIALU PODSTAWOWEGO O MAKS. 1EUR/ GODZINE

/ DtUGI INTERWAL. 4
Oﬂ SERVISOUY % LATWY W UZYCIU

MINIMALNY WPLYW
TERMICZNY NA PODLOZE

ODTLUSZCZANIE USUWANIE FARBY

USUWANIE RDZY PRZYGOTOWANIE
MATERIALU




PRZYKLADY ZASTOSOWAN

Czyszczenie laserowe jest bardzo delikatne dla materiatu bazowego, moze
byc¢ rowniez stosowane do czyszczenia bardzo delikatnych form z tworzyw
sztucznych, tj. powierzchni btyszczgcych, polerowanych i trawionych.
Ponadto proces jest szybki, stosunkowo cichy i bezpytowy (w odrdznieniu
od szlifowania mechanicznego, srutowania czy piaskowania).

Laser moze usungc wiele niechcianych materiatow na powierzchniach
(np. smary, oleje, rdza, farby, lakiery, kleje, gumy).

Prawidtowo dobrana 1 ustawiona wigzka laserowa wchtania sie w zanie-
czyszczenia (rdze, olej, farbe,...) gdzie nastepuje proces ablacji laserowej,
czyll usuwanie zanieczyszczen, ale nie ma wystarczajgcej energii, aby
uszkodzi¢ materiat bazowy (stal, stal nierdzewna, aluminium, metale, miedz,
kamien, plaskowiec, granit, marmur...), szczegolnie zaterm nadaje sie do
czyszczenia form, narzedzi, czesci samochodowych, maszyn, a takze do

renowacjl.

CZYSZCZENIE RENOWACJA
FORM WTRYSKOWYCH ZABYTKOW




INNE ZASTOSOWANIA LASERA

.

k CZYSZCZENIE LASEREM WIERCENIE LASEROWE

6&\ ZNAKOWANIE
CIECIE LASEROWE % LASEROWE

OFERUJEMY ROWNIEZ
KOMPONENTY LASEROWE
Lasery / zrodta laserowe Diody laserowe
Synrad, IPG Wyposazenie ochronne
Optomechanike, pozycjonery Mierniki mocy
Stoty optyczne Chtodzenie, filtracja

SIEDZIBA FIRMY ]

RADZIEJOWICKA 151A

05-825 KALECZYN

ODDZIAL SLASK

STALOWA 17, BYDYNEK 65

41-500 CHORZOW '

LASER SYSTEMS
INTEGRATORS

SPAWANIE LASEROWE

MIKROOBROBKA
LASEROWA

MATERIALY EKSPLOATACYJNE

Szkta ochronne Dysze tngce
Zestawy do czyszczenia  Optyke
Kardridze dejonizacyjne

Lampy
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